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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

Elementy komputera HP Compaq typu microtower rozniq sie 
w zaleznosci od modelu. Pelnq liste sprzetu i oprogramowania 
zainstalowanego w komputerze mozna uzyskac, uruchamiajac 
program Diagnostics for Windows. Instrukcje dotyczace obsiugi tego 
programu mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD 
Documentation Podreczniku rozwiqzywania problemow. 




Konfiguracja komputera typu microtower 
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Elementy produktu 



Elementy panelu przedniego 

Konfiguracja nap§dow rozni si§ w zaleznosci od modelu. 




Elementy panelu przedniego 


O Napedy optyczne (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW lub polqczony 
naped CD-RW/DVD) 


© Przyciski wysuwajqce 
napedow optycznych 


© Wskazniki aktywnosci 
napedow optycznych 


© Przycisk zasilania 


© Naped dyskietek (opcjonalny) 


© Wskaznik zasilania 


0 Wskaznik aktywnosci napedu dyskietek 
(opcjonalny) 


© Wskaznik aktywnosci dysku twardego 


© Przycisk wysuwania dyskietki 
(opcjonalny) 


© Gniazdo sluchawkowe 


© Porty USB (Universal Serial Bus) 


© Zlqcze mikrofonowe 
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Elementy panelu tylnego 




Elementy panelu tylnego 


O Gniazdo kabla zasilajqcego 


© S£ 


Zlqcze sieciowe RJ-45 


© Przelqcznik wyboru napiecia 
zasilania 


© J=t 


Zlqcze rownolegle 


© £ Zlqcze myszy PS/2 


© □ 


Zlqcze monitora 


0 m Zlqcze klawiatury PS/2 


© O 


Zlqcze sluchawkowe/ zlqcze 
wyjsciowe 


© ^ Port USB (Uniwersal Serial Bus) 


© -j- 


Wejsciowe zlqcze audio 


© ioioi Zlqcze szeregowe 


© f 


Zlqcze mikrofonowe 



(*?^ Uktad i liczba ztqczy rozniq sie w zaleznosci od modelu komputera. 



Zlqcze monitora na plycie glownej jest nieaktywne, jezeli w komputerze zainstalowana jest karta 
graficzna PCI Express. 

Jezeli zainstalowana jest standardowa karta graficzna typu PCI, to zlqcza na karcie i na plycie 
glownej mogq bye uzywane jednoczesnie. Aby mozliwe bylo korzystanie z obydwu zlqczy, 
konieczna moze bye zmiana pewnych ustawieri w programie Computer Setup. Informacje 
o funkeji Boot Order (Kolejnosc uruchamiania) mozna znalezc w Podreczniku do programu 
Computer Setup (F10) na dysku CD Documentation. 
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Elementy produktu 



Klawiatura 




Elementy klawiatury 


O Klawisze funkcyjne 


Umozliwiajq wykonywanie funkcji specjalnych, ktore rozniq sie 
w zaleznosci od uzywanej w danym momencie aplikacji. 


© Klawisze do edycji 


Nalezq do nich nastepujqce klawisze: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End oraz Page Down. 


© Wskazniki stanu 


Okreslajq stan ustawieh komputera i klawiatury (Num Lock, 
Caps Lock oraz Scroll Lock). 


© Klawisze 
numeryczne 


Dzialajq podobnie jak klawiatura kalkulatora. 


© Klawisze ze 
strzalkami 


Sluzq do nawigacji w obrebie dokumentow i witryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwac zawartosc ekranu w lewo, w prawo, w gore 
i w dol za pomocq klawiatury, bez uzycia myszy. 


© Klawisze Ctrl 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dzialania zalezy 
od uzywanej aplikacji. 


© Klawisz aplikacji* 


Sluzy (podobnie jak prawy przycisk myszy) do otwierania menu 
podrecznych w aplikacjach pakietu Microsoft Office. W innych 
aplikacjach moze pefnic inne funkcje. 


* Klawisze dostepne w 


wybranych regionach geograficznych. 
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Elementy produktu 




Elementy klawiatury (ciqg dalszy) 


© Klawisze z logo 
system u 
Windows* 


Sluzq do otwierania menu Start systemu Microsoft Windows. 
Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami umozliwiajq 
wykonywanie innych funkcji. 


© Klawisze Alt 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dzialania zalezy 
od uzywanej aplikacji. 


* Klawisze dostepne w 


wybranych regionach geograficznych. 



Klawisz z logo systemu Windows 

Klawisz z logo systemu Windows, uzywany w kombinacji z innymi 
klawiszami, umozliwia wykonywanie okreslonych funkcji 
dostepnych w systemie operacyjnym Windows. Umiejsco wienie 
klawisza z logo systemu Windows przedstawiono w czesci 
„Klawiatura". 



Funkcje klawisza z logo systemu Windows 


Klawisz z logo systemu Windows 


Wyswietla lub ukrywa menu Start. 


Klawisz z logo Windows + d 


Wyswietla pulpit. 


Klawisz z logo Windows + m 


Minimalizuje wszystkie otwarte aplikacje. 


Shift + klawisz z logo Windows + m 


Cofa minimalizacje wszystkich otwartych aplikacji. 


Klawisz z logo Windows + e 


Otwiera okno dialogowe Moj komputer. 


Klawisz z logo Windows + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz dokument. 


Klawisz z logo Windows + Ctrl + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz komputer. 


Klawisz z logo Windows + Fl 


Uruchamia Pomoc systemu Windows. 


Klawisz z logo Windows + 1 


Blokuje komputer podlqczony do domeny sieciowej 
lub umozliwia przelqczanie uzytkownikow 
(w przypadku komputera, ktory nie jest 
podlqczony do domeny sieciowej). 


Klawisz z logo Windows + r 


Otwiera okno dialogowe Uruchamianie. 


Klawisz z logo Windows + u 


Uruchamia Menedzera narzedzi. 


Klawisz z logo Windows + Tab 


Aktywuje nastepny przycisk na pasku zadah. 
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Elementy produktu 



Funkcje specjalne myszy 

Wiekszosc aplikacji mozna obstugiwac za pomoca. myszy. Funkcje 
przypisane do poszczegolnych przyciskow myszy zaleza. od uzywanej 
aplikacji. 

Umiejscowienie numeru seryjnego 

Kazdemu komputerowi nadano unikatowy numer seryjny oraz numer 
identyfikacyjny produktu, ktore znajduja. sie na pokrywie gornej 
komputera. Numery te nalezy przygotowac przed skontaktowaniem 
si§ z punktem serwisowym. 




Polozenie numeru seryjnego i numeru identyfikacyjnego produktu 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera ulatwiajqce rozbudowe 
i serwisowanie 

Budowa komputera typu microtower ulatwia jego rozbudowe 

i serwisowanie. Do przeprowadzenia wiekszosci procedur instalacyjnych 

opisanych w tym rozdziale nie s^ wymagane zadne narzedzia. 

Ostrzezenia i przestrogi 

Przed przystapieniem do rozbudowy komputera nalezy uwaznie 
przeczytac wszystkie instrukcje, przestrogi i ostrzezenia zawarte 
w tym podreczniku. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem lub poparzenia, 
przed dotknieciem elementow wewnetrznych komputera nalezy sprawdzic, czy 
wtyczka kabla zasilajqcego zostata wyjeta z gniazda sieci elektrycznej oraz 
nalezy odczekac, az wewnetrzne elementy komputera ochtodzq sie. 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podtqczac ztqczy telekomunikacyjnych/ 
telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed przystqpieniem 
do wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc sie 
nagromadzonych tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu 
metalowego. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w dodatku D, 
„Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Przed zdjeciem pokrywy komputera nalezy sprawdzic, czy 
komputer jest wytqczony, a wtyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta z gniazda 
sieci elektrycznej. 
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Rozbudowa komputera 



Zdejmowanie panelu dostepu komputera 

Aby zdjac panel dostepu komputera: 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

APRZESTROGA: Przed zdjeciem panelu dostepu komputera nalezy sprawdzic, 
czy komputer jest wylqczony, a wtyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej. 



3. Odkrec srube O mocujacq panel dostepu do podstawy 
montazowej komputera. 

4. Przesun panel dostepu do tylu © o okolo 2,5 cm, a nastepnie 
zdejmij go z komputera. 



Aby zainstalowac elementy wewnetrzne, mozna polozyc komputer na 
boku. Panel dostepu z uchwytem powinien bye skierowany w gore. 
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Zdejmowanie pokrywy przedniej 

Aby zdjac pokrywe przednia; 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij panel dostepu komputera. 

4. Aby zdjac pokrywe przedniq, nacisnij wszystkie trzy zatrzaski 
umieszczone z lewej strony pokrywy O, a nastepnie odchyl 
pokrywe od podstawy montazowej ©, zaczynajac od lewej 
strony. 
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Rozbudowa komputera 



Instalowanie dodatkowej pamieci 

Komputer jest wyposazony synchronicznq pamiec dynamicznq 
o dostepie swobodnym, o podwojnej szybkosci przesytania danych 
(DDR-SDRAM) w modulach w obudowie dwurzedowej (DIMM). 

Moduty DIMM 

W gniazdach pamieci na ptycie gtownej mozna zainstalowac 
maksymalnie cztery standardowe moduiy DIMM. W gniazdach tych 
znajduje sie przynajmniej jeden fabrycznie zainstalowany modut 
DIMM. Aby osiqgnac maksymalnq efektywnosc systemu pamieci, 
na ptycie gtownej mozna zainstalowac do 4 GB pamieci 
skonfigurowanej do pracy w charakteryzujacym sie duzq wydajnosciq 
trybie dwukanatowym. 

Moduty DIMM typu DDR-SDRAM 

Aby system funkcjonowat prawidtowo w przypadku obstugi 
modutow DDR-SDRAM DIMM, nalezy uzywac nastepujacych 
modutow DIMM: 

■ wyposazonych w standardowe ztqcza 184-stykowe; 

■ niebuforowanych i zgodnych ze specyfikacjq PC2700 333 MHz 
tub PC3200 400 MHz; 

■ 2,5-woltowych modutow DDR-SDRAM DIMM. 
Moduty DDR-SDRAM DIMM musza. tez: 

■ obstugiwac parametr opoznienia CAS Latency 2,5 tub 3 
(CL = 2,5 tub CL = 3), 

■ zawierac obowiazujace informacje dotyczace szeregowych metod 
wykrywania pamieci (SPD), opublikowane przez organizacje 
JEDEC. 

Dodatkowo komputer obstuguje: 

■ moduty pamieci bez funkcji kontroli i korygowania 
btedow o pojemnosci 256 i 512 megabitow oraz 1 gigabitu; 

■ jednostronne i dwustronne moduiy DIMM; 

■ moduiy DIMM zbudowane z 8 tub 16 ukladow DDR; moduty 
DIMM zbudowane z 4 ukladow SDRAM nie sq obstugiwane. 
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Aby system pracowal z obslugiwanymi czestotliwosciami 
modulow pamieci, wymagane sq nastepujace czestotliwosci 



taktowania procesora. 


Czestotliwosc 


Wymagana czestotliwosc 


taktowania pamieci 


taktowania procesora 


333 MHz 


533 MHz lub 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Jezeli czestotliwosc taktowania procesora bedzie nieodpowiednia dla 
czestotliwosci taktowania uzytego moduiu pamieci, system bedzie 
pracowac z najwyzszq obslugiwanq czestotliwosci^ moduiu pamieci. 
Na przyklad uzycie czestotliwosci taktowania procesora 533 MHz 
i moduiu pamieci 400 MHz spowoduje, ze system bedzie pracowac 
z czestotliwosci^ 400 MHz (najwyzszq obslugiwanq czestotliwosci^ 
taktowania moduiu pamieci). 



System nie uruchomi sie, jezeli zostanq zainstalowane 
nieobslugiwane moduly DIMM. 



Informacje o okreslaniu czestotliwosci taktowania procesora danego 
komputera mozna znalezc w Podreczniku do programu Computer 
Setup (F10) na dysku CD Documentation. 
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Wypetnianie gniazd DIMM 

System automatycznie przelacza sie na prace w trybie 
jednokanatowym, asymetrycznym trybie dwukanalowym lub 
charakteryzujacym sie duzq wydajnosciq trybie dwukanalowym 
z przeplotem, w zaleznosci od sposobu zainstalowania 
moduiow DIMM. 

■ System dziala w trybie jednokanatowym, jezeli gniazda DIMM 
sa. wypelnione tylko w jednym kanale. 

■ System dziala w asymetrycznym trybie dwukanalowym, jezeli 
calkowita pojemnosc pamieci moduiow DIMM w kanale A nie 
jest rowna calkowitej pojemnosci pamieci moduiow DIMM 

w kanale B. 

■ System dziala w charakteryzujacym sie duzq wydajnosciq trybie 
dwukanalowym z przeplotem, jezeli calkowita pojemnosc 
pamieci moduiow DIMM w kanale A jest rowna calkowitej 
pojemnosci pamieci moduiow DIMM w kanale B. Technologie 

i szerokosci urzadzeri zastosowanych w poszczegolnych kanalach 
mogq bye rozne. Na przyklad jezeli w kanale A zostanq 
zainstalowane dwa moduly DIMM o pojemnosci 256 MB, 
a w kanale B — jeden modul DIMM o pojemnosci 512 MB, 
system bedzie dzialac w trybie z przeplotem. 

■ W kazdym trybie maksymalna szybkosc dzialania jest okreslona 
przez czestotliwosc taktowania najwolniejszego modulu DIMM 
w systemic Jezeli na przyklad w systemie zostanie zainstalowany 
modul DIMM o czestotliwosci 333 MHz i modul DIMM 

o czestotliwosci 400 MHz, system bedzie pracowac z szybkosciq 
333 MHz. 

Na plycie glownej znajdujq sie cztery gniazda DIMM (po dwa 
gniazda na kazdy kanal). Gniazda te sq oznaczone symbolami 
XMM1, XMM2, XMM3 i XMM4. Gniazda XMM1 i XMM2 pracuja. 
w kanale pamieci A. Gniazda XMM3 i XMM4 pracujq w kanale 
pamieci B. 
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Polozenie gniazd DIMM 



Pozycja 




Opis 


Kolor gniazda 


O 


Gniazdo 


DIMM XMM1, kanaf A 


Czarne 


© 


Gniazdo 


DIMM XMM2, kanal A 


Niebieskie 


© 


Gniazdo 


DIMM XMM3, kanal B 


Czarne 


o 


Gniazdo 


DIMM XMM4, kanal B 


Niebieskie 
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Rozbudowa komputera 



Instalowanie modutow DIMM typu DDR-SDRAM 



APRZESTROGA: Gniazda modutow pamieci majq styki pokryte zlotem. Aby 
zapobiec korozji i/lub utlenianiu, bedqcych wynikiem stykania sie roznych 
metali, do rozbudowy pamieci nalezy uzywac modulow ze ztotymi stykami. 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub karty dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc sie 
nagromadzonych tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu 
metalowego. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujq sie w dodatku D, 
„Wyladowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Instalujqc modut pamieci, nie nalezy dotykac jego stykow. 
W przeciwnym razie mogq one ulec uszkodzeniu. 



1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepmie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij panel dostepu komputera. 

4. Odszukaj gniazda modulow pamieci na plycie glownej. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko poparzenia, przed dotknieciem 
podzespolow komputera nalezy poczekac na obnizenie ich temperatury. 
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5. Otworz oba zatrzaski gniazda O, a nastepnie wloz modul 
do gniazda ©. 




Instalowanie moduiu DIMM 

Moduty pamieci skonstruowane w ten sposob, ze mozliwe jest ich 
zainstalowanie tylko w jednej pozycji. Nalezy dopasowac wyciecie 
w module do wypustki w gniezdzie pamieci. 



W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci, gniazda nalezy 
wypelniac w ten sposob, aby pojemnosc pamieci w kanale A 
byla rowna pojemnosci pamieci w kanale B. Na przyklad jesli 
w gniezdzie XMM1 zainstalowany jest juz modul DIMM i do 
systemu dodawany jest drugi modul DIMM, zalecane jest 
zainstalowanie moduiu DIMM o takiej samej pojemnosci 
w gniezdzie XMM3 lub XMM4. 

6. Wcisnij modul do gniazda, az zostanie calkowicie i prawidlowo 
osadzony. Sprawdz, czy zatrzaski sq zamkniete ©. 

7. Powtorz czynnosci z punktow od 5 do 6, aby zainstalowac 
dodatkowe moduly. 

8. Zaloz panel dostepu komputera. 

Komputer powinien automatycznie rozpoznac dodatkowq pamiec po 
nastepnym uruchomieniu. 
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Wyjmowanie lub rozbudowa nap$dow 

W komputerze zainstalowanych moze bye jednoczesnie szesc 
napedow (w roznych konfiguracjach). 

W tej czesci zawarte procedury wymiany lub rozbudowy 
nap§dow pami^ci masowej. Aby odkr^cic wkr§ty prowadzace, 
nalezy uzyc srubokretu Torx. 

APRZESTROGA: Przed wyjeciem dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe plikow osobistych, umieszczajqc |e na zewnetrznym urzqdzeniu 
pamieci masowej, na przyklad na dysku CD. Niezastosowanie sie do tego 
zalecenia moze doprowadzic do utraty danych. Po wymianie podstawowego 
dysku twardego konieczne bedzie uruchomienie dysku CD Restore Plus! w celu 
zaladowania plikow zainstalowanych fabrycznie przez firme HP. 
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Potozenie napfdow w komputerze 




Polozenie napfdow 

© Dwie wneki 5,25-calowe o wysokosci 1 ,625 cala na 
napedy dodatkowe 

© Dwie standardowe wneki 3,5-calowe o wysokosci 

1 ,083 cala (na ilustracji przedstawiono naped dyskietek 
o pojemnosci 1,44 MB) 

® Dwie wewnetrzne 3,5-calowe wneki dysku twardego, 
o wysokosci rownej 1 ,083 cala 
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Wyjmowanie napfdu 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci 
elektrycznej i odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

2. Zdejmij panel dostepu i pokrywe przedniq komputera. 

3. Odlacz kabel zasilajacy i kabel transferu danych od zlaczy 
z tylu napedu, w sposob przedstawiony na ponizszych 
ilustracjach. 




Odiqczanie kabli od napedu optycznego 
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Odtqczanie kabli od nap$du dyskietek 




Odtqczanie kabli od dysku twardego 
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4. Wspornik napedu z wypustkami zwalniajacymi utrzymuje naped 
we wnece. Podnies wypustke zwalniajacq na wsporniku O tego 
napedu, ktory ma zostac wyjety, a nastepnie wysuri naped 
z wneki ©. 




Wyjmowanie nap^ddw 

5. Wykrec cztery wkrety prowadzace (po dwa z kazdej strony) 
ze starego napedu. Wkrety te bedq potrzebne do zainstalowania 
nowego napedu. 
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Wymiana napedu 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu komputera 
lub napedu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami: 

■ Przed wyjeciem lub wlozeniem dysku twardego nalezy zamknqc system 
w prawidlowy sposob, a nastepnie wylqczyc komputer. Dysku twardego 
nie nalezy wyjmowac, gdy komputer jest wlqczony lub znajduje sie 

w stanie wstrzymania. 

■ Przed dotknieciem napedu nalezy rozladowac tadunki elektrostatyczne 
zgromadzone na powierzchni skory. Przy wyjmowaniu lub przenoszeniu 
napedu nalezy unikac dotykania jego zlqcza. Wiecej informacji 
dotyczqcych zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym 
wytadowaniami elektrostatycznymi znajduje sie w dodatku D, 
„Wytadowania elektrostatyczne". 

I Z napedem nalezy obchodzic sie ostroznie. W zadnym wypadku nie 
wolno go upuscic. 

■ Nie wolno wciskac napedu do wneki na site. 

■ Nalezy unikac kontaktu dysku twardego z plynami, jego przechowywania 
w miejscach narazonych na dzialanie ekstremalnych temperatur lub 

w poblizu produktow wytwarzajqcych pole magnetyczne (np. monitor, 
gtosniki itp.). 



Przed wyjeciem starego dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe zgromadzonych na nim danych. 

1 . Zainstaluj w nowym napedzie cztery wkr§ty (po dwa z kazdej 
strony) odkrecone ze starego napedu. Wkrety ulatwiq ulozenie 
napedu we wlasciwej pozycji we wnece. Dodatkowe wkrety 
prowadzace sq umieszczone w przedniej czesci podstawy 
montazowej komputera, pod pokrywq przednia_. 

W przedniej czesci podstawy montazowej, pod pokrywq przedniq, 
znajduje sie osiem dodatkowych wkretow prowadzacych. Cztery 
z nich majq standardowe gwinty typu 6-32, a cztery pozostale — 
gwinty metryczne M3. Wkrety standardowe sq przeznaczone dla 
dyskow twardych i majq srebrne wykonczenie. Wkrety metryczne sq 
przeznaczone dla pozostalych napedow i majq czarne wykonczenie. 
Nalezy uzyc odpowiednich wkretow prowadzacych do zainstalowania 
napedu. 
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2. Wsuwaj nap§d do wn§ki sprawdzajac, czy wkr§ty prowadzace 
wyrownane ze szczelinami prowadzacymi, az zostanie on 
osadzony na miejscu. 
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3. Podlacz ponownie kabel zasilajacy i kabel i transferu danych do 
nap§du, w sposob przedstawiony na ponizszych ilustracjach. 
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4. Jezeli instalujesz nowy dysk twardy, podlacz kabel transferu 
danych do zlacza na plycie glownej. 



Zestaw zastepczego dysku twardego zawiera kilka kabli transferu 
danych. Podlaczajac ten dysk, nalezy uzyc takiego samego kabla, 
jaki byl zainstalowany fabrycznie. 



Jezeli system jest wyposazony w tylko jeden dysk twardy S ATA, 
kabel transferu danych dysku twardego nalezy podlaxzyc do zlacza 
oznaczonego jako P60 SATA 0, aby uniknac problemow 
z wydajnosciq dysku twardego. Jezeli dodawany jest drugi dysk 
twardy, to kabel transferu danych dysku twardego nalezy podlaxzyc 
do zlacza oznaczonego jako P61 SATA 1. Trzecie urzadzenie SATA 
nalezy podlaczyc do zlacza P62 SATA 2, a czwarte urzadzenie 
SATA — do zlacza P63 SATA 3. 



5. Wykonaj procedure opisanq w czesci „Ponowny montaz 
komputera" w tym rozdziale. 

6. Wlacz komputer. 



Jezeli wymieniony zostal podstawowy dysk twardy, nalezy 
uruchomic dysk Restore Plus! CD, aby przywrocic system 
operacyjny, sterowniki programowe i/lub wszelkie aplikacje, ktore 
byly zainstalowane fabrycznie przez firme HP. Nalezy wykonac 
instrukcje dolaczone do dysku CD. Po ukonczeniu procesu 
przywracania nalezy zainstalowac ponownie pliki osobiste, ktorych 
kopie zapasowe utworzono przed wymianq dysku twardego. 
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Instalowanie i wyjmowanie kart rozszerzeh 

Komputer jest wyposazony w dwa gniazda rozszerzen PCI, 
w ktorych mozna umiescic karte rozszerzen o dlugosci maksymalnej 
17,46 cm (6,875 cala). Komputer jest tez wyposazony w jedno 
gniazdo rozszerzen PCI Express xl i jedno gniazdo rozszerzen 
PCI Express x!6. 




Polozenie gniazd rozszerzeh 



Pozycja 


Opis 


O 


Gniazdo rozszerzeh PCI 


© Gniazdo rozszerzeh PCI 


® Gniazdo rozszerzeh PCI Express xl 


O 


Gniazdo rozszerzeh PCI Express xl6 



W gniezdzie rozszerzen PCI Express xl6 mozna instalowac karty 
rozszerzen PCI Express xl, x4, x8 lub xl6. 
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Aby wyjac, wymienic lub dodac karte rozszerzen: 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci 
elektrycznej i odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

2. Zdejmij panel dostepu i poloz komputer na boku ze zdjetym 
panelem dostepu skierowanym ku gorze, tak aby miec dostep do 
podzespolow wewnetrznych. 

3. Przesuwana blokada z tylu komputera utrzymuje na miejscu 
wsporniki kart rozszerzen i oslony gniazd rozszerzen. Usuri wkret 
mocujacy blokade oslony gniazda O, a nastepnie wysuri blokade 
oslony gniazda ze wspornikow ©, tak aby je odblokowac. 




Zwalnianie blokady osiony gniazd 
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4. Przed zainstalowaniem karty rozszerzen wyjmij ostone gniazda 
rozszerzen lub istniejacq karte rozszerzen. 

a. Jezeli instalujesz karte rozszerzen w pustym gniezdzie, 
zdejmij odpowiedniq ostone z tylu podstawy montazowej. 
Pociqgnij ostone pionowo do gory z gniazda, a nastepnie 
wyjmij jq z podstawy montazowej. 




Zdejmowanie osrony gniazda rozszerzen 
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b. Jezeli wyjmujesz standardowq karte rozszerzen PCI, chwyc 
za obie krawedzie, a nastepnie ostroznie porusz do przodu 
i do tytu, az jej zlacza odblokujq sie z gniazda. Podnies karte 
rozszerzen pionowo do gory z gniazda O, a nastepnie 
odciqgnij od podstawy montazowej ©, aby zwolnic 
z podstawy. Uwazaj, aby nie porysowac karty innymi 
elementami komputera. 




Wyjmowanie karty rozszerzen 
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c. Jezeli wyjmujesz karte PCI Express, odciqgnij ramie 
mocujace z tytu gniazda rozszerzen od karty, a nastepnie 
ostroznie porusz kartq do przodu i do tytu, az jej zlacza 
odblokujq sie z gniazda. Podnies karte rozszerzen pionowo 
do gory z gniazda, a nastepnie odciqgnij od podstawy 
montazowej, aby zwolnic z podstawy. Uwazaj, aby nie 
porysowac karty innymi elementami komputera. 



Przed wyjeciem zainstalowanej karty rozszerzen nalezy odlaczyc 
wszystkie podlaczone do niej kable. 




Wyjmowanie karty rozszerzen PCI Express 



5. Jezeli stara karta rozszerzen nie jest wymieniana na nowq karte, 
zainstaluj oslone gniazda rozszerzen, aby zaslonic gniazdo. Wloz 
metalowq oslone gniazda do otwartego gniazda i przesun zatrzask 
oslony w dot w celu zamocowania oslony na miejscu. 

APRZESTROGA: Po wyjeciu karty rozszerzen z gniazda nalezy wlozyc na jej 
miejsce nowq karte lub zainstalowac oslone gniazda w celu zapewnienia 
prawidlowego chlodzenia elementow wewnetrznych podczas pracy. 
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6. Jesli wymieniasz lub instalujesz nowq karte rozszerzen, 
przytrzymaj karte tuz nad gniazdem rozszerzen na ptycie 
gtownej, a nastepnie przesun karte w kierunku tylnej czesci 
podstawy montazowej O, tak aby wspornik karty zostat 
wyrownany z gniazdem z tytu podstawy montazowej. Delikatnie 
wcisnij karte do gniazda rozszerzen na ptycie gtownej ©. 




Wymiana lub dodawanie karty rozszerzen 



Instalujac karte rozszerzen, nalezy jq wcisnac w taki sposob, aby caty 
styk zostat prawidtowo osadzony w gniezdzie. 



7. Po wymianie karty rozszerzen umiesc starq karte 

w zabezpieczonym elektrostatycznie opakowaniu nowej karty. 
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8. Trzymajac wspornik karty rozszerzen przy podstawie 

montazowej, wsuri blokade ostony gniazda w dot w kierunku 
wspornikow kart rozszerzen i oslon gniazd O, aby zamocowac je 
na miejscu, a nastepnie zainstaluj wkret © mocujacy blokade 
ostony gniazda. 




Mocowanie kart rozszerzen i oston gniazd 

9. Wykonaj procedure opisanq w czeici „Ponowny montaz 
komputera" w tym rozdziale. 
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Ponowny montaz komputera 

1. Ustaw podstawe montazowq w pozycji pionowej. Wtoz trzy 
zaczepy znajdujace sie z prawej strony pokrywy O do 
prostokatnych otworow w podstawie montazowej, a nastepnie 
przechyl pokrywe ©, tak aby trzy zatrzaski z lewej strony 
pokrywy weszty do otworow w podstawie montazowej. 




Zakiadanie pokrywy przedniej 
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2. Umiesc boczny panel dostepu w prawidlowej pozycji na 
podstawie montazowej, a nastepnie wsuri go na miejsce O. 
Sprawdz, czy otwor na srube jest wyrownany z otworem 
w podstawie montazowej, a nastepnie przykrec srube ©. 




Zaktadanie bocznego panelu dostepu 

3. Podlacz kabel zasilajacy do komputera, a nastepnie podlacz go do 
gniazda sieci elektrycznej. 

4. Podiacz do komputera wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podlqczac zlqczy telekomunikacyjnych lub 
telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 

5. Wlacz komputer, naciskajac przycisk zasilania. 
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Dane techniczne 



Komputer HP Compaq typu microtower 



Wymiary komputera typu microtower 

Wysokosc 14,5 cala 36,8 cm 

Szerokosc 6,88 cala 17,5 cm 

Glebokosc (glebokosc jest wieksza, jesli 16,5 cala 42,0 cm 
komputer jest wyposazony we wspornik 
zabezpieczajqcy porty) 

Przyblizony ciezar 23,8 funta 10,82 kg 

Zakres dopuszczalnych temperatur 

Praca od 50 do 95°F od 1 0 do 35°C 

Przechowywanie i transport od -22 do 140°F od -30 do 60°C 

Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 

Praca 1 0-90% 1 0-90% 

Przechowywanie i transport 5-95% 5-95% 

Maksymalna wysokosc nad poziomem 
morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 

Praca 1 0.000 stop 3.048 m 

Przechowywanie i transport 30.000 stop 9.144 m 

Wartosc znamionowa temperatury pracy jest obnizana o 1,0°C na kazde 300 m (1 .000 stop) 
do wysokosci 3.000 m (10.000 stop) naa poziomem morza (bez dlugotrwalego oddziatywania 
promieni slonecznych). Maksymalna szybkosc zmiany temperatury wynosi 10°C/h. Gorny limit 
moze zostac ograniczony przez rodzaj i liczbe zainstalowanych urzqdzen dodatkowych. 

Promieniowanie ciepta 

Maksymalne 1 -575 BTU/h 397 kcal/h 

Typowe (tryb uspienia) 340 BTU / h 86 kcal/h 
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Komputer HP Compaq typu microtower (ciqg dalszy) 




Napiecie 


wejsciowe 




115 V 


230 V 


Zasilacz 






Zakres napiecia roboczego* 


90-1 32 V prqdu 


1 80-264 V prqdu 




przemiennego 


przemiennego 


Zakres napiecia znamionowego 


i uu— i Li v prqau 


/uu- v prqau 




przemiennego 


przemiennego 


Liniowa czestotliwosc znamionowa 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Moc wyjsciowa 


300 W 


300 W 


Wartosc znamionowa prqdu (maks.)* 


8 A przy 1 00 V 


4 A przy 200 V 




prqdu 


prqdu 




przemiennego 


przemiennego 



*System wykorzystuje zasilacz z pasywnq korekcjq wspolczynnika mocy. Korekcja 
wspokzynnika mocy jest wykonywana tylko w trybie pracy 230 V. Dzieki temu system spelnia 
wymagania zwiqzane z oznaczeniem CE w krajach Unii Europejskiej. Ten wspolczynnik 
wymaga uzycia przelqcznika wyboru zakresu wejsciowego napiecia zasilania. 
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Wymiana baterii 



Bateria, w ktorajest wyposazony komputer, zapewnia zasilanie zegara 
czasu rzeczywistego. Wymieniajac baterie, nalezy jq zastapic bateriq 
rownowaznq do tej pierwotnie zainstalowanej w komputerze. 
Komputer jest wyposazony w pastylkowq baterie litowq o napieciu 3 V. 

Okres eksploatacji baterii mozna wydluzyc, podlaczajac komputer do 
sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Zainstalowana w komputerze 
bateria litowa NIE jest uzywana, gdy komputer jest podlaczony do 
zrodla pradu przemiennego. 



A OSTRZEZENIE: W komputerze zastosowano wewnetrznq baterie litowq 
z dwutlenkiem manganu. W przypadku nieprawidlowego obchodzenia sie 
z bateriq istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substanqq chemicznq. 
Ze wzgledu na ryzyko zranienia, nalezy pamietac o nastepujqcych 
zaleceniach: 

■ Nie wolno ponownie ladowac baterii. 

■ Nie nalezy poddawac baterii dzialaniu temperatur wyzszych 
niz60°C(140°F). 

■ Baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przekluwac, zwierac jej 
zewnetrznych kontaktow, wrzucac do wody ani ognia. 

■ Baterie nalezy wymieniac tylko na baterie firmy HP odpowiedniq dla 
tego produktu. 




PRZESTROGA: Przed przystqpieniem do wymiany baterii nalezy pamietac 
o wykonaniu kopii zapasowej ustawien pamieci CMOS. Wyjecie baterii 



z komputera powoduje wyzerowanie ustawien pamieci CMOS. Informacje 
o tworzeniu kopii zapasowej ustawien pamieci CMOS mozna znalezc 
w Podr$czniku rozwiqzywania problemow na dysku CD Documentation. 



Baterii, pakietow baterii ani akumulatorow nie wolno wyrzucac 
do pojemnikow na smieci. Nalezy je przekazac do recyklingu, oddac 
do prawidlowego skladowania dystrybutorowi odpadow lub zwrocic 
autoryzowanemu przedstawicielowi firmy HP. 
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APRZESTROGA: Wyladowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed przystqpieniem 
do wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc si§ 
nagromadzonych ladunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu 
metalowego. 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzqdzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzqdzenia zewnetrzne. Nastepnie zdejmij panel 
dostepu komputera. 

Aby uzyskac dostep do baterii, konieczne moze bye wyjecie karty 
rozszerzefi. 

3. Odszukaj baterie i jej uchwyt na plycie giownej. 

4. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na plycie giownej, wykonaj 
ponizsze czynnosci w celu wymiany baterii. 

Typl 

a. Wyjmij baterie z uchwytu. 




Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 1) 

b. Wsuri nowq baterie do uchwytu, biegunem dodatnim 
skierowanym w gore.. Uchwyt automatycznie zamocuje 
baterie w prawidlowej pozyeji. 
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Typ2 

a. Aby zwolnic bated? z uchwytu, scisnij metalowy zacisk 
wystajacy nad krawedziq baterii. Kiedy bateria wysunie sie 
ku gorze, wyjmij O. 

b. Aby zainstalowac nowq baterie, wsuri jej brzeg pod krawedz 
uchwytu, biegunem dodatnim skierowanym w gore. Nacisnij 
drugi brzeg baterii. Metalowy zacisk powinien wyskoczyc 
ponad brzeg baterii ©. 




Wyjmowanie i wktadanie baterii pastylkowej (typ 2) 
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Wymiana baterii 



Typ3 



a. Odciagnij zacisk O utrzymujacy baterie na miejscu, 
a nastepnie wyjmij baterie ©. 

b. Wtoz nowq bated? i ustaw zacisk z powrotem na miejscu. 



Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 3) 



Po wiozeniu baterii nalezy wykonac ponizsze czynnosci w celu 



ukonczenia procedury wymiany. 



5. Zaioz panel dostepu komputera. 

6. Podlacz kabel zasilajacy do gniazda sieci elektrycznej i wlacz 
komputer. 

7. Za pomocq programu Computer Setup ustaw ponownie date 

i godzine, hasta oraz inne wartosci ustawien systemu. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc w Podreczniku do 
programu Computer Setup (F10) na dysku CD Documentation. 
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Blokady zabezpieczajqce 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 

Za pomocq przedstawionych ponizej i na nastepnej stronie blokad 
mozna zabezpieczyc komputer typu microtower. 



Dostepny jest tez wspornik zabezpieczajacy porty (nie zostat 
pokazany). Wiecej informacji mozna znalezc w witrynie 
www.hp.com. 



Blokada kablowa 
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Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki elektrostatyczne znajdujace sie na ciele czlowieka lub innym 
przewodniku mogq doprowadzic do uszkodzenia plyty glownej lub 
innych czulych elementow czy urzadzeri. Moze to spowodowac 
ograniczenie trwalosci urzadzenia. 

Zapobieganie wyladowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyladowaniami 
elektrostatycznymi, nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen: 

■ Nalezy unikac bezposredniego kontaktu urzqdzen ze skorq, 
przechowujqc je i transportujac w specjalnych opakowaniach 
antystatycznych. 

■ Elementy czule na wytadowania nalezy przechowywac 

w opakowaniach, az do momentu zainstalowania ich w stacjach 
roboczych zabezpieczonych przed wyladowaniami 
elektrostatycznymi. 

■ Przed wyjeciem urzadzenia z opakowania nalezy je umiescic na 
uziemionej powierzchni. 

■ Nalezy unikac dotykania bolcow, przewodow lub ukladow. 

■ Przed kontaktem z elementami lub ukladami czulymi na 
wytadowania trzeba zawsze pamietac o wlasciwym uziemieniu. 
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Wyladowania elektrostafyczne 



Metody uziemiania 

Dostepnych jest kilka metod uziemiania. Nalezy skorzystac z jednej 
z nich przed dotknieciem lub przystapieniem do instalowania 
elementow czulych na wyladowania. 

■ Na nadgarstek nalezy zakladac opaske uziemiajacq, polaczonq 
przewodem uziemiajacym z podstawq montazowq komputera 
lub samq stacjq roboczq. Opaski takie to elastyczne 

opaski uziemiajace, posiadajace opor minimum 
1 megaoma ±10 procent. Prawidlowe uziemienie 
zapewnia opaska przylegajaca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywanej na stojaco nalezy stosowac opaski 
na stopy, palce u nog lub buty. Stojac na przewodzacej podlodze 
lub macie rozpraszajacej, nalezy stosowac opaski na obie stopy. 

■ Nalezy uzywac przewodzacych narzedzi serwisowych. 

■ Nalezy uzywac przenosnego zestawu serwisowego 
wyposazonego w skladanq mate rozpraszajacq ladunki 
elektrostatyczne. 

Zalecany sprzet do uziemienia mozna nabyc u autoryzowanego 
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktow firmy HP. 



Wiecej informacji o wyladowaniach elektrostatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta 
produktow firmy HP. 
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Rutynowa pielf gnacja komputera 
i przygotowywanie go do transportu 



Rutynowa pielegnacja komputera 

Przy obsludze komputera i monitora nalezy postepowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

■ Komputer nalezy umiescic na stabilnej i plaskiej powierzchni. 

Z tylu komputera i nad monitorem nalezy pozostawic co najmniej 
4 cale (ok. 10,2 cm) wolnej przestrzeni, aby umozliwic swobodny 
przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno korzystac z komputera przy zdjetej pokrywie lub 
panelu bocznym. 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac otworow wentylacyjnych 
z przodu komputera, gdyz utrudni to swobodny przeplyw 
powietrza. Nie nalezy ustawiac klawiatury z opuszczonymi 
stopkami bezposrednio przed komputerem, poniewaz to rowniez 
ogranicza przeplyw powietrza. 

■ Komputer nalezy chronic przed wilgociq, bezposrednim 
oddzialywaniem swiatla slonecznego oraz nadmiernie wysokimi 
lub nadmiernie niskimi temper atur ami. Informacje 

o dopuszczalnych przedzialach temperatur i wilgotnosci znajdujq 
sie w dodatku A, „Dane techniczne" tego podr^cznika. 

■ Komputer i klawiature nalezy chronic przed kontaktem 
z plynami. 

■ Nie wolno zaslaniac szczelin wentylacyjnych monitora zadnym 
materialem. 
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Rutynowa piel$gnacja komputera i przygotowywanie go do transportu 



■ Przed przystapieniem do wykonywania wymienionych nizej 
czynnosci nalezy zawsze wylaczyc komputer. 

□ Obudowe komputera nalezy czyscic za pomocq miekkiej 

i wilgotnej tkaniny. Uzywanie srodkow czyszczacych moze 
zniszczyc powierzchnie lub spowodowac jej odbarwienie. 

□ Od czasu do czasu nalezy przeczyscic otwory wentylacyjne 
z przodu i z tylu komputera. Niektore rodzaje wlokien i inne 
ciala obce mogq zablokowac szczeliny wentylacyjne 

i ograniczyc przeplyw powietrza. 

Srodki ostroznosci przy obchodzeniu s\$ 
z nap$dem optycznym 

Podczas obslugi lub czyszczenia napedu optycznego nalezy 
przestrzegac ponizszych zalecen. 

Obstuga 

■ Nie wolno przesuwac napedu podczas pracy. Moze to 
spowodowac bledy odczytu danych. 

■ Nalezy unikac poddawania napedu naglym zmianom temperatur, 
gdyz moze to powodowac uszkodzenia wewnattz urzqdzenia. 
Jezeli naped jest wlaczony, a temperatura nagle ulegnie 
gwaltownej zmianie, nalezy odczekac przynajmniej godzine, 

a nastepnie wylaczyc zasilanie. Po natychmiastowym 
przystapieniu do uzywania napedu mogq sie pojawic problemy 
z odczytywaniem danych. 

■ Nalezy unikac umieszczania napedu w miejscu, gdzie bedzie on 
narazony na duzq wilgotnosc, skrajne temperatury, drgania 
mechaniczne lub bezposrednie dzialanie swiatla slonecznego. 
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Rutynowa piel$gnacja komputera i przygotowywanie go do transportu 



Czyszczenie 



■ Panel przedni oraz elementy sterujace nalezy czyscic miekkq 
sciereczkq — suchq lub zwilzonq w roztworze tagodnego 
detergentu. Nie wolno bezposrednio spryskiwac urzadzenia 
zadnymi srodkami czyszczacymi. 

■ Nie wolno czyscic urzadzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkoholem lub benzenem), poniewaz substancje te mogq 
uszkodzic powierzchnie. 



Jezeli do napedu przedostanie sie jakis obiekt lub plyn, nalezy 
niezwlocznie odlaczyc komputer od zasilania i dostarczyc go do 
autoryzowanego punktu serwisowego firmy HP. 



Przygotowujac komputer do transportu, nalezy postepowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

1. Utworz kopie zapasowe danych znajdujacych sie na dysku 
twardym. W tym celu uzyj dyskow PD, tasm, dyskow CD lub 
dyskietek. Zadbaj o to, aby nosniki zawierajace kopie zapasowe 
nie byly w czasie przechowywania lub transportu poddawane 
dzialaniu impulsow elektrycznych ani magnetycznych. 



Dysk twardy jest blokowany automatycznie po wylaczeniu zasilania 



komputera. 



2. Wyjmij z napedu dyskietki programowe i umiesc je w osobnym 
miejscu. 

3. Wloz pustq dyskietke do napedu dyskietek, aby zabezpieczyc 
go na czas transportu. Nie uzywaj dyskietki, na ktorej sq juz 
zapisane lub bedq zapisywane dane. 

4. Wylacz komputer i podlqczone do niego urzadzenia zewnetrzne. 

5. Wyjmij wtyczke kabla zasilajqcego z gniazda sieci elektrycznej, 
a nastepnie z komputera. 



Srodki bezpieczehstwa 



Przygotowanie do transportu 
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Rutynowa piel$gnacja komputera i przygotowywanie go do transportu 



6. Odlacz elementy komputera i urzadzenia zewnetrzne od 
zrodla zasilania, a nastepnie od komputera. 

(Sfc^ Przed transportem komputera sprawdz, czy wszystkie karty 

^ :5 ^ wtasciwie osadzone i zamocowane w gniazdach na ptycie gtownej. 

7. Zapakuj elementy komputera i urzadzenia zewnetrzne do ich 
oryginalnych lub podobnych opakowan, z odpowiedniq iloscia^ 
materiatu tlumiacego, zabezpieczajacego je podczas podrozy. 

(Sfcv. Informacje dotyczace dopuszczalnych zakresow temperatur 
^ :5 ^ i wilgotnosci w czasie transportu znajdujq sie w dodatku A, „Dane 
techniczne" w tym podreczniku. 
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Indeks 



B 

blokady 

blokada kablowa C-l 

klodka C-2 
blokady zabezpieczajace C-l 

c 

CD-R/RW, naped 
instalowanie 2-10 
umiej sco wienie 2-11 

D 

dane techniczne A-l 
DDR-SDRAM 2-4 
DVD+R/RW, naped 

instalowanie 2-10 

umiej sco wienie 2-11 
DVD-ROM, naped 

instalowanie 2-10 

umiej sco wienie 2-11 

E 

elementy 

klawiatura 1-4 

panel przedni 1-2 

panel tylny 1-3 
elementy panelu przedniego 1-2 
elementy panelu tylnego 1-3 

G 

gniazdo sluchawkowe 1-2 



I 

instalacja karty rozszerzen 2-20 
instalowanie 

karta rozszerzen 2-20 

napedy 2-10, 2-15 

pamiec 2-4 

K 

karta PCI 

zobacz: karta rozszerzen 
klawiatura 

elementy 1-4 

zlacze 1-3 
klawisz aplikacji 1-4 
klawisz z logo systemu Windows 

funkcje 1-5 

polozenie 1-5 
komputer 

blokady zabezpieczajace C-l 

dane techniczne A-l 

przygotowanie do transportu E-3 

rutynowa pielegnacja E-l 
kontrolery SATA 2-19 
kopie zapasowe plikow 2-10, 2-19 

M 

Modu 2-4 
moduly DIMM 

zobacz: pamiec 
monitor, podlaczanie 1-3 
mysz 

funkcje specjalne 1-6 
zlacze 1-3 
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Indeks 



N 

naped CD-ROM 

instalowanie 2-10 

umiej sco wienie 2-11 
naped dyskietek 

instalowanie 2-10 

przycisk wysuwajacy 1-2 

umiej sco wienie 2-11 

wskaznik aktywnosci 1-2 
naped dysku twardego 

instalowanie dysku SATA 2-10, 2-15 

przywracanie 2-19 

umiej sco wienie 2-11 

wskaznik aktywnosci 1-2 
napedy optyczne 

definicja 1-2 

instalowanie 2-15 

przycisk wysuwajacy 1-2 

umiej sco wienie 2-11 

wskaznik aktywnosci 1-2 

wyjmowanie 2-12 

o 

otwieranie panelu dostepu C-l 
P 

pamiec 

cz^stotliwosc taktowania 2-5 

dane techniczne 2-4 

instalowanie 2-A 

pojemnosc 2-4, 2-6, 2-9 

tryb asymetryczny 2-6 

tryb jednokanalowy 2-6 

tryb z przeplotem 2-6 

wypelnianie gniazd 2-6 
panel dostepu 

zakladanie 2-28 

zdejmowanie 2-2 
polozenie napedow 2-11 



polozenie numeru seryjnego 1-6 
pokrywa przednia 

zakladanie 2-27 

zdejmowanie 2-3 
przygotowanie do transportu E-3 
przywracanie oprogramowania 2-19 

R 

RJ-45, zlacze 1-3 

u 

USB, porty 

panel przedni 1-2 
panel tylny 1-3 

w 

wskazniki stanu 1-4 

wyladowania elektrostatyczne, zapobieganie 

uszkodzeniom D-l 
wyjmowanie 

karta PCI Express 2-24 

karta rozszerzen 2-20 

napedy 2-12 
wymiana baterii B-l 

z 

zlacze audio 1-3 

zlacze mikrofonowe 1-2, 1-3 

zlacze rownolegle 1-3 

zlacze sluchawkowe/zlacze wyjsciowe 1-3 

zlacze szeregowe 1-3 

zasilanie 

gniazdo kabla 1-3 

przycisk 1-2 

wskaznik 1-2 
zdejmowanie 

oslona gniazda rozszerzen 2-22 

panel dostepu komputera 2-2 

pokrywa przednia 2-3 
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